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华秋与中国硬件创新创客大赛



华秋硬件创新大赛历经九年一直秉承 “让硬科技

创业更简单”的初心，伴创业者一路同行。

通过聚焦新硬件研发需求，华秋以数字化能力打

造了“电子发烧友网>DFM软件>PCB智造>元器件

电商>SMT贴片“全联接的新一代电子产业链生产、

供应和服务平台，为硬科技创业者提供从技术、

资本到供应链全方位的支持，赋能硬件加速创新，

助力全球科技创新。

让 硬 科 技 创 业 更 简 单

大赛简介



作 为 一 个 硬 科 技 的 工 程 师 技 术 社 区 ， 我 们 最 早 感 受 到 技 术 浪 潮 的 发 展 。
为 什 么 ？ 因 为 技 术 浪 潮 想 要 成 功 ， 必 须 构 建 技 术 生 态 ， 而 技 术 生 态 必 须 有 开 发 者 的 参 与 … …

620万+
注册用户

260万+
自媒体粉丝

用户粉丝

30万+
交易客户

60%+
复购率

电子供应链

300+
  半导体原厂客户

167亿元
  孵化投资估值

产业孵化

大赛初心



华 秋 ： 打 造 全 球 领 先 的 电 子 产 业 数 智 化 服 务 平 台
从方案设计、供应链管理到智能制造，华秋已构建电子产品PCBA一站式服务，全面打通电子产业上、中、下游，形成电子产业链闭环生态。

电子发烧友网 华秋方案 华秋DFM 华秋PCB 华秋商城 华秋SMT

媒体社区 电子供应链

620万+电子发烧友
媒体社区、品牌推广

华为HarmonyOS合作社区

硬件开发
方案设计、成品交付

涵盖20+领域成熟方案

免费的可制造性分析软件
功能强大、操作简单

发现并解决PCB生产隐患

PCB 1-32层、HDI任意阶
中小批量、高可靠、短交期

实时追踪生产进度

元器件现货采购/代购/选型
一站式BOM配单

20万+ SKU

SMT贴片/PCBA加工
DIP插件、后焊、组装

一站式解决方案

互联网 智能制造

链接数百万工程师，卡位上游核心流量入口 供应链数字化升级，推动全产业链降本增效

620万+
注册用户

60万+
微信公众号粉丝

30万+
交易客户

60%+
复购率



华秋一站式PCB/PCBA柔性供应链助您全链条生产效率大幅提升!

80%
研发周期缩短

50%
采购周期缩短

30%
生产周期缩短

50%
交付周期缩短

50%
交付质量提升

20%
综合成本下降

客户
价值

PCB：最快24小时出货 BOM：最快48小时报价询价：最快3分钟SMT：最快24小时出货

华秋供应链 — 客户价值



华秋已构建信息化与自动化融合的数智化平台，打造PCB/PCBA智能制造和柔性供应链体系

报价
系统

拼板
系统 DFM WMS ERP MESCRMSCM

订单自动报价 PCB智能拼板 可制造性
设计分析

仓储系统 企业资源规划 供应链系统 客户管理系统 生产管理系统

客户社群

业务前台

智能制造落地

后台支撑

电商平台 在线计价下单 BOM配单 API采购集成

华南PCB样板厂
（深圳）

华南PCB小批量厂
（九江）

华南SMT厂
（东莞）

华中SMT厂
（郴州）

华南仓储中心
（东莞）

华中仓储中心
（长沙）

数据业务化业务数据化

产品标准化输出 服务标准化输出

产业媒体 工程师社区 高峰论坛  用户中台

工业软件 华 秋 D F M 　 国 内 首 款 免 费 P C B ＋ P C B A 可 制 造 性 设 计 分 析 软 件

华秋电子业务设计，原生就是数字化模式

华中SMT厂
（长沙）



电子发烧友网 PCB工业电商+柔性智造可制造性设计分析
工业软件

元器件电商 SMT工业电商+柔性智造方案开发

营销服务 软硬件技术服务 电子供应链（PCB/SMT/PCBA）一站式数智化服务

PCB产线 电子元器件 仓储中心 SMT产线

华秋-电子产业一站式数字化服务



全 球

智造

PCB SMT

电子元器件
PCBA

钢 网

科创 服务 供应链管理

孵化

销售服务

EMS

工程师社群

项 目

开发平台

方案设计

聚焦新硬件研发需求，以数字化能力打造了“电子发烧友
网>DFM软件>PCB智造>元器件电商>SMT贴片“全联接的
新一代电子产业链生产、供应和服务平台。
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中国硬件创新创客大赛影响力



（1）
项目影响力



深创赛

1个一等奖

1个二等奖

2个三等奖

14个优秀奖

大赛数据

创业团队
累计参与4000+个

135家晋级总决赛

118家获得融资

估值超173亿

获2轮及以上融资的企业占比达53%

国赛
1个二等奖

5个优秀奖

大赛生态
400多家生态合作伙伴

500多家顶级投资机构



让 科 技 创 业 更 简 单 , 助 力 硬 科 技 创 新
中 国 硬 件 创 新 创 客 大 赛 始 于 2 0 1 5 年 ， 由 深 圳 华 秋 电 子 有 限 公 司 主 办 ， 至 今 已 经 成 功 举 办 九 届 。



2 0 2 1 年 华 秋 第 七 届 硬 创 大 赛 - 全 国 十 三 强 项 目

序号 项目名称 行业划分 团队负责人 个人简介 最新融资轮次

1 业界最小封装高频QR氮化镓控制器-MK2697G 模拟IC设计 易 俊 资料保密 D+轮

2 无屏触智能控机器人 互联网新一代信息技术 顾嘉唯 清华大学；硕士 A轮

3 黄鹂智声智能通话降噪耳机 智能硬件 刘 志 清华大学电子工程系；硕士 A轮

4 氮化镓功率器件与驱动芯片 半导体 刘 丹 瑞士联邦理工学院双硕士；微电子硕士 + 工商管理硕士 天使轮

5 智能半导体气体传感器 电子信息  范智勇 加州大学欧文分校材料和生物系；博士 暂未披露

6 MEMS高精度惯导模组和工业级惯性芯片 新一代电子信息技术 徐 宝 拥有美国华盛顿大学；硕士学位 暂未披露

7 汽车4D毫米波雷达 人工智能 朱 旻 荷兰马斯特里赫特大学，工商管理MBA硕士 Pre-A轮

8 半导体全自动检测 自动化检测  胡政一 清华大学；研究生EMBA 暂未披露

9 PINPOINT手术机器人 生物医药 李 卓 清华大学集成电路与系统实验室； 硕士 Pre-A轮

10 全球领先的TFT芯片供应商 集成电路  冯林润 华中科技大学光电信息工程专业；博士 Pre-A+轮

11 高纯镓及三代半材料产业化项目 集成电路材料 谈 谦 香港理工大学；硕士 暂未披露

12 军用级无人安防解决方案 机器人、人工智能 薛 华 资料保密 天使轮

13 开源鸿蒙手表OS发行版 物联网OS 袁潜龙 资料保密 种子轮



2 0 2 2 年 华 秋 第 八 届 硬 创 大 赛 - 全 国 十 三 强 项 目

序号 项目名称 行业划分 团队负责人 个人简介 最新融资轮次

1 全栈高性能MCU设计 集成电路  易志中 同济大学;微电子硕士 A轮

2 三维编织智能装备及高性能纤维复合材料的研发 复合材料 朱永飞 北京理工大学；经济学硕士 A轮

3 下一代自主可控的智能 GPU+RI 芯片 集成电路  江靖华 曾就任于美国英伟达公司 Pre-A轮

4 智能语音前端处理产品及解决方案 智能硬件 刘 志 清华大学电子工程系；硕士 A轮

5 优时小车 科技推广  林锫森 伦敦帝国理工学院电子工程 A+轮

6 智能声音前端处理技术产业化 新一代信息技术 田奕鑫 武汉大学双学位，厦门大学MBA 天使轮

7 SkyRobot 飞行器 姚 刚 香港理工大学高级研究助理、博士 天使轮

8 室内外一体化定位导航 软件和信息技术服务业 石碧舟 上海方位角数据科技有限公司  (母公司)  副总经理 暂未披露

9 高精度非球面玻璃镜片模压成型关键技术研究 制造业 阮本帅 北理工机械工程博士 A轮

10 创新星上AI系统的卫星智能化引领者 高端装备 仓基荣 清华大学工物系本科、博士、天文系博士后 Pre-A轮

11 CH9251-USB ISP摄像头主控芯片 集成电路制造业 游裕华 拥有15年以上供应链管理经验 暂未披露

12 小微智能知芯小精灵 ——KOWIN Small PKG. eMMC 嵌入
式存储芯片 半导体行业  金思诚 康佳集团下属子公司康佳芯盈副总裁 暂未披露

13 高密度多肽阵列芯片 医疗器械  谢玉龙 德国沃尔茨堡大学博士 种子轮



2 0 2 3 年 华 秋 第 九 届 硬 创 大 赛 - 全 国 十 二 强 项 目

序号 项目名称 行业划分 团队负责人 个人简介 最新融资轮次

1 汽车智能悬架方案 汽车零部件制造业 徐涵欧 澳大利亚悉尼大学；硕士 A轮

2 PINPOINT手术机器人 生物医药 崔 枭 清华大学的生物力学及医疗工程研究所；硕士 Pre-A轮

3 基于视觉与语音系统的双臂人形协作工业机器人 工业机器人制造业 宋君毅 墨尔本大学机电一体化专业机器人；硕士 暂未披露

4 半导体芯片抛光耗材自主技术开发及产业化（CMP） 制造业 张云宝 深圳石墨烯研究院发起人 暂未披露

5 新一代高频高速高导热覆铜板（CCL）工艺创新及产业化 新材料 黄裕林 美国爱荷华州立大学无机化学及纳米材料博士，四川大学
有机金属化学理学博士 暂未披露

6 RISC-V专用处理器IP+EDA设计平台 半导体IP+EDA行业 曾 轶 具有20年的芯片/ IP / EDA 行业经验 天使轮+

7 中国的“树莓派”，世界的小熊派 物联网 裴 嘉 小熊派”品牌 联合创始人 暂未披露

8 光电和运算芯片异构集成先进封装解决方案提供商 微电子 邱 幸 香港科技大学；博士 天使轮+

9 多场景存储芯片研发制造及产业化 新一代信息技术 黄少娃 个人专利34项 暂未披露

10 短波红外芯片 半导体工艺 戚 璇 可用于夜市成像的新型材料的芯片制造 天使轮

11 HonyMow户外机器人前沿技术先锋 机械化农业及园艺机具制造 唐 龙 电子科技大学微电子专业 天使轮

12 创新多目AI单芯片+芯片化AI融合算法方案 芯片半导体和人工智能  Roy Law 清华大学微电子/经管双本科，美国计算机科学硕士 暂未披露



硬件创业者：75%；
软硬件结合：15；

其他应用领域：10%

人工智能38%；集成电路半导体 
25%；工业互联网/物料网 11%；
5G通信及应用9%；新能源/新材

料9%；其他8%；

早期团队参赛5%；早期初创企
业（种子/天使/Pre-A/A轮）

75%; A+轮以上20%

聚焦硬科技赛道，主要集中在
集成电路、智能硬件、工业设

计软件等领域。

参赛人群 参赛项目 项目轮次 聚焦赛道

聚焦硬科技领域
Hard Technology



华秋孵化&投资



（2）
生态影响力



大
赛
评
委

李 锐

顺为资本/合伙人

刘 二海

愉悦资本/创始及执行合伙人

郑伟鹤

同创伟业/董事长、创始合伙人

傅哲宽

啟赋资本/董事长、创始合伙人

苏 东

华登国际/副总裁

朗立研

中芯聚源/董事总经理

宋再国

大湾区科创基金/执行董事

巴 月

力合华睿/管理合伙人

王海全

正轩投资/创始合伙人

部分展示，排名不分先后

艾  民

大米创投/董事长、创始人



大
赛
评
委

易 军

中城康帕斯科技智能终端/总经理

仲黎若

日出资本/执行董事

张阳阳

湾兴创投/创始合伙人

印宁华

深圳市半导体显示行业协会
秘书长首席技术顾问

喻 波

深圳市智能制造业促进会
副会长兼秘书长

舒 清

同创伟业/董事总经理

彭数学

旭源资本/创始人

师海珍

湾兴创投/合伙人

冯留军

大米创投/合伙人

部分展示，排名不分先后

刘 辉

盛裕资本/合伙人



大
赛
评
委

乔雨婷

OPPO巡星投资/总经理
刘 茜

香港X科技基金/投资孵化总监

部分展示，排名不分先后

梁 祝

国宏嘉信资本/总经理

刘 旭

旦恩资本/合伙人

张文伟

老鹰基金/副总裁

郭剑武

星视界资本/创始人

杨晓杰

厚天资本/总经理

赵沛舟

小苗朗程/投资总监.

王常青

晨晖创投/高级投资经理

王科力

君海创芯/投资总监



合
作
投
资
机
构

部分展示，排名不分先后



战
略
合
作
伙
伴

合
作
媒
体
单
位

部分展示，排名不分先后



“OpenHarmony开发者社区”以技术
输出为核心内容赋能开发者，帮助开发
者学习交流，获取开发者声音，闭环问
题持续帮助OpenHarmony开源社区繁
荣发展。

       累计开发者数：68,000+

       累计文章内容：17,000+

       技术社群数：100+

       赋能直播数：150+

       社区布道师：20+

以上数据截至2023年11月

合作案例：OpenHarmony开源社区



l 联合RISC-V厂商 30+
l RISC-V开发资料 累计下载量超 8000+
l RISC-V 生态开发板 累计发放数 500+
l 每家企业平均获得 潜在客户线索数 68+
l 开发者/工程师 申请数 1000+
l 全网累计曝光量 50w+

连续两年，举办RISC-V生态开发板评测活动

ü 高质量的产品测评报告，积累产品口碑

ü 获取潜在客户，开拓潜在业务需求，提升销量

ü 辐射行业目标工程师，影响开发/选型技术决策

厂
商
收
获

合作案例： RISC-V开放平台



RT-Thread联手中科蓝讯、沁恒微电子及电子发烧友社区，
发起创新应用设计大赛。

l 800+团队报名，400+项目过审，200+作品提交

l 通过平台流量推广，厂商成功获得品牌认知和样例报告。

RT-Thread X RISC-V 创新应用设计大赛

华秋联合全志在线共同发起“开源硬件设计大赛”，基于全志
V853、V851s系列两款主控芯片设计项目，通过华秋免费打样。

l 1000+参赛作品，赛事持续进行，作品持续产生...

l 通过联合举办，发挥优势资源，赋能参赛者创造项目无限价

值；

l 培养开发者生态，获取更多应用案例，发掘潜在客户；

华秋 X 全志 开源硬件设计大赛

合作案例：联合原厂举办设计大赛



在线课程 技术直播 生态峰会

合作案例：技术生态 多场景呈现



帮助博流OpenHarmony团队解决:

l 生产制造

l 仓储发货

l 营销推广

同时结合开发板测评运营开发者生态。

一站式供应链赋能

合作案例：博流开发板 一站式服务



电子发烧友学院
10000+课程

工程师在线学习平台：
直播、课程

生态平台

芯片/模组/开发板/方案厂商聚集地，
传播标杆案例吸引伙伴加入，
同时赋能开发者

企业号+硬声

PC、WAP、APP多端智能投放
全平台展示，助力精准搜索

线下活动

1000+场线下技术论坛覆

盖所有热门技术领域

100W+问题库和
互动帖

工程师的在线互动平台，小组、专
家问答、设计大赛

设计资源

50W+技术资料
从专业角度为工程师提供实用设计，
解决方案及应用指南

数据采集时间：截止2023年4月
数据来源： 1.网站数据来源：谷歌分析   2.微信数据来源：微信公众号

电子发烧友 — 中国最大的工程师媒体社区

电子工程师，并且仍在增长……

RISC-V MCU
技术社区

OpenHarmony
开源社区

华为HarmonyOS
技术社区

RT-Thread
生态开放平台

瑞芯微
Rockchip开发者社区

FPGA
开发者技术社区



成立于2009年3月，电子发烧友网已成长为国内电子行业最专业、最活跃的电子工程网络媒体，构建前端高效引流平台

• 提供最新电子行业动态和产品信息

• 分享电子工程师设计经验及技术应用

• 多家芯片原厂、技术生态合作社区

媒
体
传
播

产
业
活
动

2,400万+
浏览量/月

600万+
注册用户

100万+
问题库和互动帖

1,500万+
独立访客/月

100万+
公众号矩阵粉丝

50万+
技术资料文献

• 强大的编辑和媒体运营团队
• 80%编辑来自于行业顶尖媒体主编

• PC、Web、APP、媒体、社区等全渠道覆
盖

• 直接影响逾600万+电子行业相关从业者

中国硬件创新大赛
2,000+参会

中国IoT大会
2,000+参会

中国AI大会
1,000+参会

中国硬件开发者大会
2,000+参会

中国模拟半导体大会
1,000+参会

华秋在10+个城市累计举办活动 1,000+ 场，累计出席人次 10万+ 

华秋已构建最专业的产业媒体、最活跃的电子工程师社群

专业媒体 全渠道媒
体

STM32中国峰会
STM32粉丝节

ARM China
智能生态大会

BOSCH Sensorteec
智能生态大会

电机控制
先进技术研讨会

瑞萨电子
工业应用研讨会

电子发烧友 — 中国最大的工程师媒体社区

数据采集时间：截止2023年4月



（3）
传播影响力



31万
全 程 直 播 观 看 人 数

27万
路 演 直 播 观 看 人 数

8700+
大 赛 参 与 人 数

400+
活 动 推 广 渠 道

21万+
大赛官网访问量

30万+
全网传播量

大赛影响力



线上大赛
相关培训直播活动

20

围绕如何撰写商业计划书以及项目路

演展开了详细的解读和分析，详细介

绍了大赛的赛制、评分标准、参赛注

意事项等大赛关键细节。

本届大赛自启动以来，历时6个多月，累计举办了20场大小线上路演培训和讲座的直播活动，线上线下活动报名人数8700+,线上直播观

看人数31万+次，大赛共吸引400+参赛项目来自硬科技领域的创业项目报名参与，项目参 赛领域涵盖芯片、5G 、人工智能、物联网、

机器视觉、智能终端等多个领域。同时大赛如往届举办了集成电路赛 道，致力于集成电路专业赛道的比拼。整场赛事以深圳为中心，辐射

华南、华北、华东三大主要地区以及一线城市和重点科技发展城市。

大赛影响力

硬科技创业
先锋报名参赛

400+

人工智能150+个；集成电路半导体87个；

工业互联网/物料网35个

医疗健康 12个；5G通信及应用41个；

新能源/新材料80+个

六个月征集和筛选
硬件创新项目

180

历经近6个月的征集、筛选、评定,最终从

参项目中,甄选出12支创业团队，于12月19

日在华秋第九届中国硬件创新创客大赛全

国总决赛活动上举行颁奖典礼。

十大硬科技专业领
域覆盖

10

集成电路、物联网、开源硬件、人工

智能、机器人、5G通信、工业互联网

与智能制造、工业软件、智能终端、

元宇宙



关键词 关键词 关键词

中国硬件创新创客大赛始于2015年，由深圳市福田区科技创新局指导，深圳华秋电子有限公司主办，是面向 硬科技初创企业及团队的专业

赛事。大赛举办以来， 影响了超过40万工程师群体，吸引了35000多名硬创 先锋报名参加线上线下培训会，并成功聚集了400多家生态合作

伙伴，与近500家顶级资本方建立合作。 截止到目前，大赛已累计服务超过4000个项目。随着 影响力的扩大，“中国硬件创新创客大赛”已

成为中国 硬件创新领域重要赛事之一。

400+

生态合作
伙伴

200+

孵化器
产业园区

500+

投资机构

4000+

参赛项目

200+

一线媒体

大赛影响力



03
大赛回顾



Event Introduction

分赛区赛事介绍

大赛线上启动

5月15日，华秋第九届中国硬件创新创客大赛将汇聚硬科
技创业者创新创业优势资源，不忘初心，再次扬帆起航！

2023.05
华南分赛区项目路演

7月21日，第十五届深创赛福田预选赛区暨华秋第九届
硬创大赛华南分赛区决赛路演活动在深圳华强科创广
场成功举办。

2023.07
华东分赛区项目路演

9月16日下午，华东分赛区决赛项目路演活动，通过线
上路演的形式圆满举行。

2023.09
华北分赛区项目路演

9月23日，华秋第九届硬创大赛-华北分赛
区决赛线上路演活动成功举办。

2023.09
全国总决赛项目路演

11月19日，华秋第九届中国硬件创新创客大赛-全国总
决赛在深圳福田会展中心第25届高交会落下帷幕。

2023.11



大 赛 剪 影
2 0 1 5 年 - 2 0 2 3 年

中国硬件创新大赛是一个为新

时代硬件创业者服务的综合性

平台。我们的宗旨——让硬件

创业更简单！

活动剪影



11月19日，华秋第九届中国硬件创新创客大赛-全国总决赛在深圳福田会展中心第二十五届高交会落下了帷幕。在深圳市福田科技创新局指导下，华秋与来自华南/华东/

华北三大赛区和集成电路赛道的12支路演项目代表，大米创投、华登国际、星视界资本、盛裕资本、OPPO巡星投资、湾兴创投等全球顶尖投资机构，以及200多位领导

嘉宾/行业专家/科技企业/创业团队/专业媒体等，一起见证了这场硬科技创投圈的专业赛事。

2023年获奖项目



7月21日，第十五届深创赛福田预选赛区暨华秋第九届硬创大赛华南分赛区决赛路演活动在深圳华强科创广场成功举办。本次路演活动由深圳华秋电子有限公司、深圳市

福田区新一代信息技术产业链党委、深圳新一代产业园、微纳研究院、华强科创广场联合主办；华南分赛区决赛路演活动历时60天，通过项目征集、网络评选等环节，

最终，12个进入决赛的项目齐聚华强科创广场，进行公开路演竞技，经过半天的激烈角逐，最终产生路演前四名。

华南分赛区路演



2023年9月16日和9月23日硬创大赛华东&华北分赛区通过线上路演的形式进行，邀请来自聚恒投资 总经理 张洪宁；国家电投 高级投资经理 施亚诺；赛马资本 投资总

监 翁才金；华盖资本 投资总监刘凌韬；北京科创企业投融资联盟、秘书长-李浩；君联资本、投资总监-王科力；赛马资本、投资总监-翁才金；晨晖创投、高级投资经

理-王常青担任活动评委，通过两场路演各自胜出的前三名，晋级2023年华秋第九届中国硬件创新创客大赛全国总决赛。

华东赛区&华北赛区



徐涵欧/创始人兼CEO

汽车智能悬架方案

项目介绍：项目是全国首个自研自产的磁流变悬架商用方案，全栈正向自研，独特的抗沉降配方、特定的硬件结构、先进控制算法三者深度耦合，实现精确
操控，卓越性能，形成了公司的核心壁垒。核心研发团队来自于全球顶级技术团队，专注磁流变领域研究逾20年。截止2023年9月，一期产线量产全面拉通，
改装业务订单签订突破亿元并启动交付。

崔 枭/CTO

PINPOINT手术机器人

项目介绍：致力于通过机器人+AI的方式实现精准医疗普及化，当前的产品线围绕微创介入方向展开。2016年始于解放军总医院与清华大学的合作项目，前后获得千万级融
资，目前公司当前主推的手术导航产品，通过多次动物实验及医生反馈证明，相比于传统手术方案手术导系统的经皮穿刺/肿瘤治疗手术中，能有效提升一次到位率、降低
并发症比例，提升手术精度，全方位提升了手术的有效性和安全性。当前产品已进入到优效性临床实验阶段，即将在北京协和医院、解放军总医院第六医学中心、上海交通
大学附属仁济医院等国内顶尖医院进行。

宋君毅/CEO

基于视觉与语音系统的双臂人形协作工业机器人

项目介绍：①搭配了语音系统：可直接将语音转换成命令，使人可以直接和机器人进行交互，减少对复杂的控制界面或编程的依赖，降低使用门槛，提高操
作的便捷性和效率。②搭配了视觉系统：通过视觉反馈，使机器人可以感知和理解环境，实现自适应的操作和决策。还可以减少对预先编程的依赖，使机器
人能够更加灵活地适应不同的任务和环境。

2023年华秋第九届硬创大赛全国总决赛获奖项目



黄裕林/董事长

新一代高频高速高导热覆铜板（CCL）工艺创新及产业化

项目介绍：项目采用纳米陶瓷材料取代传统的普通陶瓷填料，采用水分散体系，以及一次压延成型工艺（全球首家）。由于用水做分散剂，减少了目前工艺
中大量使用的甲苯等有机溶剂对环境的污染。项目产品良品率提高20%以上，成本下降30%以上，介电常数、介电损耗、导热性等关键指标都优于行业龙头
同类产品。可被广泛应用于雷达系统、无人机、卫星宽带、5G 通信、汽车电子中等。

曾 轶/创始人

RISC-V专用处理器IP+EDA设计平台

项目介绍：致力于通过机器人+AI的方式实现精准医疗普及化，当前的产品线围绕微创介入方向展开。2016年始于解放军总医院与清华大学的合作项目，前后获得千万级融
资，目前公司当前主推的手术导航产品，通过多次动物实验及医生反馈证明，相比于传统手术方案手术导系统的经皮穿刺/肿瘤治疗手术中，能有效提升一次到位率、降低
并发症比例，提升手术精度，全方位提升了手术的有效性和安全性。当前产品已进入到优效性临床实验阶段，即将在北京协和医院、解放军总医院第六医学中心、上海交通
大学附属仁济医院等国内顶尖医院进行。

裴 嘉/常务副总

中国的“树莓派”，世界的小熊派

项目介绍：“小熊派”是一个拥有10万+专业粉丝的开发板品牌及硬件开源平台；目前在 IoT、开源鸿蒙 两个领域的开发板销量均位列全国第一；近百所高
校和培训机构将“小熊派”开发套件作为物联网课程指定套件；2022 年度OAOH代码Top10贡献单位；

全国十二强项目



邱 幸/CEO

光电和运算芯片异构集成先进封装解决方案提供商

项目介绍：从高端LED芯片封装与高端紫外模组产研切入，以独创的深紫外LED芯片封装技术与芯粒异构集成技术为锚点，依托微电子与微系统增材制造技
术研发实力，专注基于异构集成技术的先进封装工艺，提供高端紫外模组及异构集成先进封装解决方案。

黄治维/副总经理

多场景存储芯片研发制造及产业化

项目介绍：高强度、超耐久的微型固态硬盘存储器(BGA-SSD or Micro-SSD or Embedded-SSD)具备防震、防水、防静电，适用于公共交通车辆动态监测系统、影像辨识录
入系统、智能道路侦测系统、智能辅助驾驶系统。具备耐高温、耐高湿、耐冲击能力等严苛环境使用，适用于工业4.0全自动化设备、雷达系统、微型一体化设计,提供数据
更高安全性,具备快速数据销毁能力，避免数据外泄等问题。该产品的生产技术属于半导体与集成电路的先进与特色封测，是一种用于封装BGA-SSD芯片的技术，BGA-SSD
芯片是一种集成电路芯片，用于存储数据的固态硬盘。该封测技术可以保护芯片免受外部环境的影响，提高芯片的可靠性和稳定性。

戚璇/总经理

短波红外芯片

项目介绍：基于Ge材料的短波红外芯片，拥有中国境内该芯片制造的相关的所有专利，打破欧美国家在该领域对我们的技术封锁。Ge材料的短波红外芯片
和目前国际主流短波红外芯片（基于InGaAs材料）相比具有低成本、高性能、环境友好等一系列的优势。让该技术曾经作为高端的军工技术转向民用变成了
可能。短波红外芯片可广泛用于装甲车、无人机、单兵头盔、自动驾驶、工业检测、医疗检测等等领域。

全国十二强项目



唐 龙/CEO

HonyMow户外机器人前沿技术先锋

项目介绍：专注于户外智能服务型机器人领域的深度开发。主要从事家用服务机器人、商用服务机器人、农业机器人及特种机器人等产业链的研发、生产及
销售相关业务。涵盖机器人户外低速无人驾驶系统解决方案、机器人核心零部件、以及整体机器人开发等（包括运动控制，视觉识别，环境感知，单光子
TOF融合方案及智能化系统）。

张云宝/总经理

半导体芯片抛光耗材自主技术开发及产业化（CMP）

项目介绍：新一代钻石碟技术的全球唯一技术拥有者，国内唯一拥有20项以上国内外自主知识产权CMP相关专利,新一代钻石碟制造工艺相关专利，为国内外首创专利已完
成14nm工艺的马拉松测试（＞500片12寸晶圆），通过了移除率、平坦度、缺陷数等严苛检验Disk标准款、M002款已在科研院所进行测试并小批量销售。

Roy Law/CEO

创新多目AI单芯片+芯片化AI融合算法方案

项目介绍：创新自研多目AI SOC单芯片，芯片级嵌入多目拼接、融合和测距等AI算法，集成为机器视觉跨行业应用的多镜头多传感器的成像和感知模组，成
为行业独家领先的兼具高性价和低功耗优势的多镜头多传感器机器视觉方案。创始核心人员来自清华、南开、中科院等高等院校，产品开发和产业化能力成
熟且成建制，已完成研发商用从0-1的阶段。

全国十二强项目
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2024年大赛规划



华南/华东/华北/西南 赛区

AI + 硬件（拟）

集成电路赛道

开源EDA/开源芯片 RISC V 赛道
华秋+ 深圳科创学院，持续推
动项目落地与成长。

赛事范围覆盖华南、华东、华
北三大地区,以及新增西南赛区，
赛事辐射范围更深更广。

邀请广大创新创业者，一起共建、
共治、共享我国openDACS开源EDA
工具链底座。

华秋+ 微纳研究院，旨在发掘
优秀集成电路创新企业及优秀
芯片产品。

2024年规划



华 秋 供 应 链 赋 能 硬 科 技 创 业
和 项 目 落 地

赋 能
培 养 和 发 掘 创 新 人 才 和 团
队 ， 为 行 业 注 入 新 的 活 力

转 化
提 升 参 赛 者 的 技 术 能 力 和

创 新 思 维

创 新
推 动 智 能 硬 件 产 业 的 发 展

和 升 级

升 级

大赛目标



赛前/赛中：通过线下+线下举办政
策研读、需求对接、企业辅导、人
才沙龙、创投对接、政企座谈等，
为参赛选手提供全方位资源扶持。

大赛支持

赛后：后续将通过空间、资金、团
队等市场创新要素资源的对接。

赛事服务
①专项基金5000万直投项目

②共生·供应链开通项目专项福利
包（含商城、供应链大礼包）③三
大赛道服务包，入孵服务、融资服

务、采购服务

华秋支持
①深圳落地服务

②合作孵化器入孵服务
③一线资本投资联合机会

………

其他支持

赛事权益
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为项目提供产业落地常态化服务，并联合产业
链上下游、龙头企业进行需求对接等。

资源对接

整合政府和企业优势资源，引入人力资源服务
理念，提优质高效的人力资源服务。

人才服务

联合全球百余家创新节点，提供办公空间、工
位及孵化服务，择优为项目提供空间免租服务、
落地对接等。

空间支持

打造系统性的双创培训，含BP/路演打磨、行
业沙龙、融资策略、政策辅导、财税管理、企

业发展等。

培训辅导

为项目进行长期追踪报道，提供产品展示、创
业专访等多维度的宣传曝光。

品牌推广

提供多样、专业的投融资服务，含投资路演对
接、自有基金直投、合作创投机构融资服务。

金融服务

大赛合作：硬件创新者加速计划
以培训、金融、品牌、资源、空间、人才多维一体的为各阶段项目精准提供全方位科创服务，加速硬件创新者。



硬创大赛价值

硬创大赛宣传能力

品牌
价值

400+生态单位大赛

200+合作新闻媒体

百万线上推广流量

优秀硬件项目从这里走出去

流量
价值

4000+个参赛项目

80+次项目培训

50+次项目培训对接会

20万+参会人数

多维一体提供服务

平台
价值

服务项目数量300+

对接资本/融资200+



设计大赛
通过联合举办，确定方向
及命题的比赛，发挥各自
优势资源，挖掘、选拔、
培养创业者。

针对硬创大赛及科创学院创业营
现有项目及潜在项目，围绕：硬
科技供应链（华秋）、产品设计
（科创学院）、投融资辅导（科
创学院+华秋）等方向组织各类培
训课程。

大赛课程合作
具体形式可沟通

供应链合作

华秋+ 科创学院



合作联系
联系:刘女士 18520838366
邮箱：liuxiangxue@huaqiu.com

报名联系
联系:徐女士 1597296176
邮箱：xulianlan@huaqiu.com

2 0 2 4 年 华 秋 第 十 届 中 国 硬 件 创 新 创 客 大 赛 期 待 您 的 参 与 ！


